Artikel-Nr.: 3100112

Bez.: Profilkiihlkoérper DIL, Aluminium AlIMgSi0,5, schwarz eloxiert, Klebemontage Halbleiter,
Klebemontage Kihlkorper, 37,0 x 18,9 x 4,8 mm, thermischer Widerstand 11,0 K/W

Halbleitergehause:
Halbleitermontage:

Kuhlkérpermontage:
Oberflache:

Material:

Breite [mm]:

Héhe [mm]:

Lange [mm]:
Standardldnge [mm]:

Minimaler thermischer Widerstand
[K/W]:

Aufsatzkihlkérper fir DUAL IN LINE-Gehause. Aus
Aluminium zum aufkleben. Standardlange: 37 mm fir

28 polig.
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